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优邦科技U-BOND

 

东莞优邦材料科技股份有限公司成立于2003年9月26日，公司致力于电子
化学品的研发、生产、销售及技术推广。主要产品包括电子胶粘剂、电
子焊接材料、材料表面处理剂、半导体专用化学品、自动化点胶设备等
。公司主要为3C、太阳能光伏、电源、LED及照明、家电、新能源汽车
等行业客户提供专用材料及解决方案。

优邦科技的成员企业包括东莞优邦材料科技股份有限公司、东莞优诺电
子焊接材料有限公司、苏州优诺电子材料科技有限公司、江门市泰联新
材料有限公司、台山市优懋新材料有限公司、东莞市优诺化学科技有限
公司、东莞市优邦自动化设备有限公司、珠海市优邦新材料有限公司等
。

优邦科技历来重视技术研究与产品开发工作，拥有一支由博士、高级工
程师领头的研发团队，旗下拥有广东省电子胶粘剂（优邦）工程中心和
东莞市电子胶粘剂工程中心。优邦科技不断为新兴制造业助力，持续深
入研究，公司材料供应行业范围除3C电子外，还深入汽车新能源、5G基
站通讯、半导体等领域。在多年的客户服务中，优邦科技始终坚持及时
响应客户需求，不断满足客户的技术要求，在行业内一直拥有良好的口
碑与企业形象。
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